
中四国パビリオン

SEMICON Japan 2026

2026年12月9日（水）～11日（金）会期

参加資格
①中四国に研究、開発、設計、製造等の拠点を有する企業・団体であること
②「SEMICON Japan 2026」の出展対象に合致する展示内容であること
③展示品の搬入搬出作業・展示会の開会～閉会まで担当者を配置できること

募集者数 最大10者
※中国地域半導体関連産業振興協議会の会員を優先させていただきます
※参加申込みと同時に協議会に入会することも可能です（登録は1～2営業日）

出展場所 東展示棟 東1ホール

出展形態 展示台を使用したパネル、製品、デモによる出展
展示スペース（展示台）はW1,400mm×D990mm×H1,020mm

出展費用 360,000円（税別） ※小間料金、基本装飾費用含む

募集締切 2026年7月3日（金）17:00

※6月19日（金）14:00～14:30にオンライン募集説明会を開催

参加メリット
①業種や県境を越えた参加者同士のつながりが生まれます
②出展効果を高めるための広報物制作、交流企画も実施予定です

その他
・共同出展ブースの仕様等の詳細は参加者の決定後にお知らせします
・申込み者が多数の場合、7月中を目処に参加者を決定しお知らせします

（写真提供：SEMI）

東京ビッグサイト会場

参加者を募集します

お問合せ先
中国経済産業局 地域経済部 半導体関連産業室
TEL 082-224-5709  Eメール bzl-monozukuri02@meti.go.jp

詳細はこちら
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